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3D 프린터 적용을 위한 PA6/Graphite 복합체 내 
PP-g-MAH의 거동 
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현재 전기전자, 태양광 분야 등에서 제품의 성능을 높이기 위해 소재에 대한 높은 방열 성능이 

요구되고 있다. 고분자를 기반으로 하는 방열 소재는 압출 공정을 통해 고분자 수지에 고열전

도성 필러를 혼합하여 만들어지는 컴파운드를 사출 과정을 통해 제조된다. 방열제품을 제조

함에 있어 사출성형이 힘들거나 불가능한 형상을 제조하고자 할 때 각 부분별로 분리하여 제

조한 후 조립하거나 접착을 하는 방식으로 진행된다. 하지만 이런 제조방법은 제품의 기계적 

물성이나 열적, 전기적 특성 등을 저하시킨다. 본 연구에서는 앞서 언급한 문제점들을 해결하

게 위해 최근 이슈가 되고 있는 3D 프린팅 기술을 활용하여 방열 컴파운드 시편을 제작하고자 

한다. 기본 고분자 수지는 PA6를 사용하였으며 expanded graphite를 필러로, PP-g-MAH

(Polypropylene grafted maleic anhydride)를 상용화제로 사용하였다. FT-IR 분석을 통해 

PP-g-MAH와 PA6간의 상용성을 확인하였고 충격강도, 굴곡강도, 인장강도 및 열전도도 분

석 결과 사출 시편에 비해 급격한 물성저하를 보이지 않는 것을 확인하였다. 특히 PP-g-

MAH를 첨가한 컴파운드의 경우에는 첨가하지 않은 컴파운드에 비해 전반적인 물성이 향상

되었다. 


